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NEUVOSTON DIREKTIIVI 96/59/EY,
annettu 16 péivani syyskuuta 1996,

polykloorattujen bifenyylien ja polykloorattujen terfenyylien
kasittelysti (PCB/ PCT)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteison perustamissopimuksen ja etenkin sen
130 s artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (1),
ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (?),

noudattaa perustamissopimuksen 189 artiklan ¢ kohdassa sdddettyd
menettelyd (3),

sekd katsoo, ettd

1) polykloorattujen bifenyylien (PCB) ja polykloorattujen terfenyy-
lien (PCT) hévittamisestd 6 pdivana huhtikuuta 1976 annettu neu-
voston direktiivi 76/403/ETY () sai aikaan jasenmaiden lainsdé-
ddnndn ldhentymistd tdlld alalla; ndmd sdidnndt ovat kuitenkin
osoittautuneet riittiméttomiksi ja tekniikan tason kehitys sallii
PCB:n késittelyn edellytysten parantamiseen; siksi edelld mainittu
direktiivi olisi korvattava uudella direktiivill,

2) tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoillesaatta-
misen ja kdyton rajoituksia koskevien jasenvaltioiden lakien, ase-
tusten ja hallinnollisten méérdysten ldhentdmisestd 27 péivand
heindkuuta 1976 annettu neuvoston direktiivi 76/769/ETY ()
kiinnittdd huomiota tarpeeseen tarkastella méérdajoin ongelmaa
kokonaisuudessaan, jotta PCB:t ja PCT:t voitaisiin véhitellen kiel-
tdd kokonaan,

3) kierrdtykseen ja uudelleenkdyttoon soveltumattoman jitteen tur-
vallinen késittely on yksi jétepolitiikasta 7 pdivdnad toukokuuta
1990 annetun neuvoston péitdslauselman (°) tavoitteista, kuten
ympéristod ja kestdvad kehitystd koskevassa viidennessd toimin-
taohjelmassa vahvistetaan, jonka ldhestymistavan ja yleisen stra-
tegian neuvosto ja neuvostossa kokoontuneiden jisenvaltioiden
edustajat ovat hyvéksyneet padtoslauselmassaan 1 pdivand helmi-
kuuta 1993 (),

4) jatteistd 15 pdivand heindkuuta 1975 annetun neuvoston direktii-
vin 75/442/ETY (®) mukaan on ryhdyttiva tarvittaviin toimenpi-
teisiin, jotta véltetddn jétteiden hylkddminen, epdasianmukainen
sijoittaminen tai hallitsematon jétteiden késittely sekd sellaiset
toiminnot tai menetelmit, jotka ovat omiaan aiheuttamaan vahin-
koa ympiristdlle,

5) PCB:n kisittelemiseksi tarvitaan, niiden ympdéristolle ja ihmisen
terveydelle aiheuttamien vaarojen vuoksi, yleisid velvoitteita,

(") EYVL N:o C 319, 12.12.1988, s. 57, ja EYVL N:o 299, 20.11.1991, s. 9.

(®» EYVL N:o C 139, 5.6.1989, s. 1.

(®) Euroopan parlamentin lausunto annettu 17 péivind toukokuu ta 1990 (EYVL
N:o C 149, 18.6.1990, s. 150) ja 12 péivéana joulukuuta 1990 (EYVL N:o C
19, 28.1.1991, s. 83), neuvoston yhteinen kanta vahvistettu 27 pdivdnd mar-
raskuuta 1995 (EYVL N:o C 87, 25.3.1996, s. 1), Euroopan parlamentin
paatos tehty 22 péivand toukokuuta 1996 (EYVL N:o C 166, 10.6.1996,
s. 76).

(*) EYVL N:o L 108, 26.4.1976, s. 41.

(®) EYVL N:o L 262, 27.9.1976, s. 201, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna direktiivilld 94/60/EY (EYVL N:o L 365, 31.12.1994, s. 1).

(®) EYVL N:o C 122, 18.5.1990, s. 2.

() EYVL N:o C 138, 17.5.1993, s. 1.

(®) EYVL N:o L 194, 25.7.1975, s. 39, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna komission paatokselld 94/3/EY (EYVL N:o L 5, 7.1.1994, s. 15).
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jotka koskeva PCB:n valvottua kisittelyd samoin kuin laitteiden
puhdistamista tai késittelya,

6) on athetta ryhtyé téllaisiin toimenpiteisiin mahdollisimman pian,
sanotun kuitenkaan rajoittamatta jdsenvaltioiden kansainvilisid
velvoitteita ja etenkin PARCOM 92/3 -péitokseen () siséltyvid;
inventoitaviksi madratyt PCB:t on késiteltdvd viimeistddn vuoden
2010 loppuun mennessi,

7) PCB:n kisittely on siirtymévaiheessa ilmenevi, véliaikainen on-
gelma, ja muutamat jésenvaltiot, joilla ei ole kapasiteettia PCB:n
késittelyyn, kohtaavat ylivoimaisen esteen; ldheisyysperiaatetta
olisi tulkittava joustavasti, jotta tdlld alalla mahdollistettaisiin eu-
rooppalainen yhteisvastuullisuus; yhteisossé olisi lisdksi perustet-
tava laitoksia PCB:n kisittelyd, puhdistamista ja varastointia var-
ten,

8) jétedljyhuollosta 16 pdivand kesdkuuta 1975 annettu neuvoston
direktiivi 75/439/ETY (%) sditdd puhdistetun 6ljyn tai polttoai-
neena kéytettdvin 6ljyn PCB-tai PCT-pitoisuuden enimmaisméaa-
rédksi 50 ppm (osa per miljoona),

9) neuvoston 18 pdivand kesdkuuta 1991 direktiivin 76/769/ETY
muuttamisesta  yhdennentoista ~ kerran  annettu  direktiivi
91/339/ETY (3) kieltdd tai rajoittaa tiettyjen PCB:td korvaavien
aineiden markkinointia ja ne olisi siksi myos tehtdvd kokonaan
vaarattomiksi,

10)  on tirkedd tietdd millaisia maérid PCB:td on olemassa, jotta pys-
tyttdisiin sovittamaan kisittelyyn kéytettdvissd oleva kapasiteetti
tarpeisiin; siksi on tirkedd merkitd PCB:td sisdltivit laitteet ja
laatia inventaarioita tillaisista laitteista; téllaiset inventaarioluette-
lot on saatettava ajan tasalle sdfinndllisesti,

11)  ottaen huomioon PCB:n lievisti saastuttamien laitteiden inventaa-
rion kustannukset ja tekniset vaikeudet on kéytettivd yksinker-
taistettua inventaariota; lisdksi olisi méddrittivd PCB:n lievésti
saastuttamien laitteiden kisittelemisesté laitteen hyoddyllisen kayt-
tdidn lopussa, ottaen huomioon sen alhaiset vaarat ympéristolle,

12)  PCB:n markkinoinnin ollessa kiellettyd on kiellettivd PCB:n er-
ottaminen muista aineista sen kayttdmiseksi uudelleen ja muunta-
jien tdyttiminen PCB:1ld; turvallisuussyistd muuntajien ylldpitoa
voidaan kuitenkin jatkaa, jotta niiden sisdltimin PCB:n dielektri-
sid ominaisuuksia voitaisiin pitdd yll4,

13) PCB:n Kkisittelyd ja/tai puhdistamista suorittavien yritysten on
saatava siihen lupa,

14)  on tarpeellista mééritelld PCB:té sisdltdvien laitteiden puhdistami-
sen edellytykset ja ndmé laitteet olisi varustettava erityismerkin-
noin,

15)  komission olisi toteutettava tietyt timén direktiivin taytantoonpa-

non edellyttdimat tekniset tehtdvat direktiivin 75/442/ETY 18 ar-
tiklassa tarkoitetun komiteamenettelyn mukaisesti, ja

16)  PCB:n kisittely- ja puhdistuslaitosten lukuméird on pieni ja nii-
den kapasiteetti on rajoitttu, minkd vuoksi inventoidun PCB:n
késittely ja/tai puhdistaminen on suunniteltava huolella; lisdksi
olisi laadittava paépiirteittdinen suunnitelma inventaarioluetteloi-
hin kuulumattomien laitteiden kerddmiseksi ja myohemmaksi ka-
sittelemiseksi; téllaisessa padpiirteittdisessd suunnitelmassa voi-
daan tarpeen vaatiessa hyodyntdd olemassa olevia jérjestelmié,
jotka koskevat jatteitd yleensd, ja tdssd padpiirteittdisessd suunni-

(") Oslon ja Pariisin komission ministerikokous 21 ja 22 pdivind syyskuuta
(®) EYVL N:o L 194, 25.7.1975, s. 23, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi

muutettuna direktiivilld 91/692/ETY (EYVL N:o L 377, 31.12.1991, s. 48).
(®) EYVL N:o L 186, 12.7.1991, s. 64.
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telmassa ei tarvitse ottaa huomioon PCB:n hyvin pienid méérid,
joita ei voida kdytdnndsséd tunnistaa,

ON ANTANUT TAMAN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Témin direktiivin paddmairdnd on jdsenvaltioiden PCB:n valvottua ké-
sittelyd, PCB:td sisdltdvien laitteiden puhdistamista tai kisittelyd ja/tai
kdytetyn PCB:n kisittelyd koskevan lainsddddnnon ldhentdminen, jotta
ne voitaisiin tehdd kokonaan vaarattomiksi tdmén direktiivin sddnndsten
perusteella.

2 artikla
Tésséd direktiivissd tarkoitetaan:
a) "PCB:11a”
— polykloorattuja bifenyyleja
— polykloorattuja terfenyyleja

— monometyyli-tetraklooridifenyylimetaania, monometyyli-dikloori-
difenyylimetaania, monometyylidibromo-difenyylimetaania,

— mité tahansa seosta, jossa edelld mainittujen aineiden kokonais-
pitoisuus on enemmain kuin 0,005 painoprosenttia,

b) ”PCB:td sisdltivillad laitteella” jokaista laitetta, joka sisdltdd PCB:td
tai joka on siséltinyt PCB:td (esim. muuntajat, kondensaattorit, vas-
taanottosdiliot, jotka sisdltdvit jadnnoksid) ja jota ei ole puhdistettu.
Laitetta, joka saattaa siséltdd PCB:td, on késiteltdvd siten kuin se
sisdltdisi PCB:ti, jollei kohtuudella voida olettaa péinvastaista,

C

~

“kéytetylld PCB:118” mitd tahansa PCB:ti, joka on jitettd direktiivin
75/442/ETY tarkoittamassa merkityksessa,

d

=

haltijalla” Iuonnollista henkildd tai oikeushenkildd, jonka hallussa
on PCB:ti, kdytettyd PCB:td ja/tai PCB:té sisiltdvid laitteita,

e) “puhdistamisella” kaikkia toimintoja, jotka mahdollistavat PCB:n
saastuttamien laitteiden, esineiden, aineiden tai nesteiden uudelleen-
kéyton, kierrdtyksen tai kisittelyn turvallisissa olosuhteissa ja joihin
voi siséltyd korvaaminen, milld tarkoitettaan kaikkia toimintoja,
joissa PCB korvataan sopivilla nesteilld, jotka eivit sisdlld PCB:t4,

f) “kasittelylld” toimintoja D 8, D 9, D 10, D 12 (vain kuivissa luola-
muodostumissa, turvallisissa ja syvissd maanalaisissa varastoissa ja
koskien vain laitteita, jotka siséltavdit PCB:td ja kaytettyd PCB.t4,
joita ei voida puhdistaa) sekd D 15, joista sdddetddn direktiivin
75/442/ETY liitteessa 1T A.

3 artikla

Jasenvaltioiden on ryhdyttdvé t arpeellisiin toimenpiteisiin varmistaak-
seen, ettd kiytetty PCB kasitellddn ja PCB sekd PCB:té sisdltivit laitteet
puhdistetaan tai késitelldin mahdollisimman pian, sanotun kuitenkaan
rajoittamatta jésenvaltioiden kansainvilisid velvoitteita. Niiden laitteiden
ja niihin siséltyvin PCB:n osalta, joista on tehtdvi inventaario 4 artiklan
1 kohdan mukaisesti, puhdistaminen ja/tai késittely on toteutettava vii-
meistddn vuoden 2010 loppuun mennessa.

4 artikla

1. Jasenvaltioiden on varmistettava 3 artiklan noudattamiseksi, ettd
inventaariot tehdién laitteista, joiden PCB-médrit ylittavit 5 dm?, ja
niiden on toimitettava komissiolle yhteenveto téllaisesta inventaarioluett-
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elosta kolmen vuoden kuluessa tdmén direktiivin antamisesta. Voima-
kondensaattorien osalta 5 dm3:n taso kisittis koko yhdistelmén kaikki
erilliset elementit.

2. Laitteet, joiden osalta voidaan kohtuudella olettaa, ettd niiden nes-
teet siséltavit 0,05 %—0,005 % PCB:ti painostaan, voidaan inventoida
ilman kolmannen kohdan kolmannessa ja neljdnnesséd luetelmakohdassa
edellytettyjd tietoja, ja ne voidaan varustaa merkinndlld "PCB:n saastut-
tama < 0,05 %”. Ne tulee puhdistaa tai kisitelld 9 artiklan 2 kohdassa
sdddetylld tavalla.

3. Inventaarioluetteloiden on sisillettivd seuraavat aiheet:
— haltijan nimi ja osoite

— laitteen sijainti ja kuvaus

— laitteen sisédltimd PCB-maard

— toteutetun tai suunnitellun kisittelyn tai korvaamisen paivimaérit ja
tyypit
— selvityksen paivimaéra.

Jos jédsenvaltio on jo laatinut samankaltaisen inventaario-luettelon, uutta
luetteloa ei vaadita. Inventaarioluettelot tulee saattaa ajan tasalle sdin-
nollisesti.

4.  Jasenvaltioiden on 1 kohdan noudattamiseksi toteutettava tarvitta-
vat toimenpiteet sen varmistamiseksi, ettd téllaisen laitteen haltijat il-
moittavat toimivaltaisille viranomaisille méaaristd, jotka ovat heidén hal-
lussaan, ja kaikista tdssd suhteessa tapahtuvista muutoksista.

5. Jasenvaltioiden tulee toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sen varmis-
tamiseksi, ettd jokainen 1 kohdan mukaiseen inventaarioluetteloon kuu-
luva laite varustetaan merkinnéilli. Samankaltainen merkintd on kiin-
nitettdvd myos toimitilojen, joissa téllaisia laitteita sijaitsee, oviin.

6. PCB:td kasittelevien yritysten on pidettiva rekisterid niille toimite-
tusta kdytetyn PCB:n maérastd, alkuperdstd, laadusta ja PCB-siséllosta.
Niiden on vilitettdvd ndmé tiedot toimivaltaisille viranomaisille. Rekis-
teristd voivat my0s paikalliset viranomaiset ja yleiso saada tietoja. Ka-
sittely-yritykset toimittavat haltijoille, jotka toimittavat kédytettyd PCB:t4,
vastaanottotodistuksen, jossa eritelldén niiden laatu ja méaara.

7.  Jasenvaltioiden on varmistettava, ettd toimivaltaiset viranomaiset
valvovat heille ilmoitettuja méaria.

5 artikla

1. Direktiivin 75/442/ETY 3 artiklasta poiketen jdsenvaltioiden on
kiellettdivd PCB:n erottaminen muista aineista PCB:n uudelleenkaytto-
tarkoituksiin.

2. Jasenvaltioiden on kiellettdvd muuntajien tdyttdiminen PCB:lI4.

3. Siihen asti kunnes PCB:td sisdltdvdt muuntajat on puhdistettu,
poistettu kdytdstd ja/tai késitelty tdmén direktiivin mukaisesti, voidaan
niiden ylldpitoa jatkaa vain, jos tavoitteena on varmistaa, etti niiden
sisiltdimdt PCB:t ovat sopusoinnussa dielektristd laatua koskevien tek-
nisten standardien tai erittelyiden kanssa ja edellyttden, ettd muuntajat
ovat hyvéssd toimintakunnossa eivitkd ne vuoda.

6 artikla

1. Jasenvaltioiden on toteutettava tarpeelliset toimenpiteet sen var-
mistamiseksi, ettd kéytetty PCB ja PCB:td sisiltivit laitteet, jotka
ovat 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti inventoinnin alaisia, siirretdan mah-
dollisimman pian 8 artiklan mukaisesti luvan saaneeseen yritykseen.
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2. Ennen kuin PCB, kiytetty PCB ja/tai PCB:td siséltdvit laitteet
toimitetaan luvan saaneille yrityksille, on toteutettava kaikki tarpeelliset
turvatoimenpiteet tulipalovaaran vélttimiseksi. Tatd tarkoitusta varten
PCB on pidettdva erilldén herkésti syttyvistd aineista.

3. Jos se on kdytdnndssd mahdollista, PCB:té sisdltdvét laitteet, jotka
eivit kuulu 4 artiklan 1 kohdan mukaiseen inventointiin ja jotka ovat
osa muuta laitetta, on poistettava ja kerittdvd erikseen, kun jalkimmaéi-
nen laite poistetaan kaytostd, kierrdtetddn tai kisitellddn.

7 artikla

Jasenvaltioiden on toteutettava toimenpiteet PCB:n ja/tai kdytetyn PCB:
n polttamisen kieltdmiseksi laivoilla.

8 artikla

1. Jasenvaltioiden on toteutettava tarpeelliset toimenpiteet sen var-
mistamiseksi, ettd kaikki PCB:n, kdytetyn PCB:n ja/tai PCB:td sisélti-
vien laitteiden puhdistamiseen ja/tai kisittelyyn osallistuvien yritysten
on haettava direktiivin 75/442/ETY 9 artiklan mukainen lupa.

2. Jos késittelyyn kidytetddn polttamista, on sovellettava vaarallisten
jatteiden polttamisesta 16 pdivanid joulukuuta 1994 annettua neuvoston
direktiivid 94/67/EY (!). Muut menetelmdt PCB:n, kdytetyn PCB:n ja/tai
PCBrtid siséltdvien laitteiden kisittelemiseksi voidaan hyviksyd edellyt-
téen, ettd niilld saavutetaan vastaavat ympéristod koskevat turvallisuus-
standardit kuin poltossa ja ettd ne tdyttavat tekniset normit, joihin vii-
tataan parhaana kéytettdvissd olevana tekniikkana.

3. Jasenvaltioiden on erikseen tai yhdessd toteutettava tarpeelliset
toimenpiteet, jos on tarpeen ja ottaen huomioon asetuksen Nro
259/93/ETY (*) (2) 4 artiklan 3 kohdan a alakohdan ii alakohta ja
direktiivin 75/442/ETY 5 artiklan 1 kohta, PCB:n, kdytetyn PCB:n ja/tai
PCBrté sisdltidvien laitteiden kisittelyyn, puhdistamiseen ja turvalliseen
varastointiin tarkoitettujen laitosten perustamiseksi.

9 artikla

1. Jasenvaltioiden on toteutettava tarpeelliset toimenpiteet sen var-
mistamiseksi, ettd muuntajat, jotka sisiltdvdt enemmain kuin 0,05 paino-
prosenttia PCB:td, puhdistetaan seuraavin ehdoin:

a) puhdistamisen tavoitteena on oltava PCB-pitoisuuden alentaminen
alle 0,05 painoprosenttiin ja jos mahdollista, alle 0,005 painoprosent-
tiin;

b) korvaavan nesteen, joka ei sisélld PCB:t4, on muodostettava huomat-
tavasti pienempi riski;

c) nesteen korvaaminen ei saa vaarantaa PCB:n mydhdisempad késitte-
lemisti;

d) muuntajan merkinndt on sen puhdistamisen jilkeen korvattava ohei-
sessa liitteessd eritellylld merkinnalla.

2. Edelld 3 artiklasta poiketen jésenvaltioiden on varmistettava, ettd
muuntajat, joiden siséltimd neste sisdltdd 0,05—0,005 painoprosenttia
PCB:t4, joko puhdistetaan 9 artiklan 1 kohdan b—d alakohdassa sdéde-
tyin ehdoin tai késitellddn niiden kdyttdidn lopussa.

() EYVL N:o L 365, 31.12.1994, s. 34.
(®) EYVL N:o L 30, 6.2.1993, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna
komission paitokselld 94/721/EY (EYVL N:o L 288, 9.11.1994, s. 36).
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10 artikla

1. Komissio asettaa saataville 10 a artiklan 2 kohdassa tarkoitetun
sddntelymenettelyn mukaisesti tuotenimiluettelon kondensaattoreista,
vastuksista ja induktiokeloista, jotka siséltdviat PCB:ta.

2. Komissio

a) médrdd mittausten vertailumenetelmistd, joiden avulla maéritetddn
saastuneiden aineksien PCB-pitoisuudet. Ennen vertailumenetelmien
madradmistd toteutetut mittaukset pysyvét voimassa;

b) mairaa tarvittaessa, yksinomaan 9 artiklan 1 kohdan b ja ¢ alakohdan
soveltamista varten, muista vihemmén vaarallisista, PCB:td korvaa-
vista aineista.

Komissio voi médritd tekniset standardit 8 artiklan 2 kohdan toisessa
virkkeessd tarkoitettuja muita PCB:n késittelymenetelmid varten.

Ensimmdisessd ja toisessa alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet, joiden
tarkoituksena on muuttaa tdmén direktiivin muita kuin keskeisid osia
tdydentdmalld sitd, hyviksytddn 10 a artiklan 3 kohdassa tarkoitettua
valvonnan késittdvad sddntelymenettelyd noudattaen.

10 a artikla

1. Komissiota avustaa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2006/12/EY (') 18 artiklalla perustettu komitea.

2. Jos tdhdn kohtaan viitataan, sovelletaan paédtoksen 1999/468/EY 5
ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun péétoksen 8 artiklan sddnndkset.

3. Jos tdhdn kohtaan viitataan, sovelletaan péaiatoksen 1999/468/EY 5
a artiklan 1-4 kohtaa sekd 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun paatok-
sen 8 artiklan sdannokset.

11 artikla

1. Jasenvaltioiden on kolmen vuoden kuluessa tdmén direktiivin
antamisesta laadittava:

— suunnitelmat inventaarioluettelossa olevien laitteiden ja niiden sisél-
tdmén PCB:n puhdistamiseksi ja/tai késittelemiseksi

— pédpiirteittdinen suunnitelma 4 artiklan 1 kohdan mukaiseen inven-
taarioluetteloon kuulumattomien artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen
laitteiden kerddmiseksi ja myShemmaéksi kasittelemiseksi.

2. Jasenvaltioiden on ilmoitettava ndistd suunnitelmi ja padpiirteit-
téisistd suunitelmista komissiolle viipymatta.

12 artikla

1. Jdsenvaltioiden on toteutettava tdmédn direktiivin noudattamisen
edellyttimit toimenpiteet viimeistdsn 18 kuukauden kuluessa sen anta-
misesta. Niiden on ilmoitetava tistd komissiolle viipymatta.

2. Naissd jisenvaltioiden antamissa sdddoksissd viitattava tdhdn di-
rektiiviin tai niitd virallisesti julkaistaessa niithin on liitettdva viittaus
tdhdn direktiiviin. Jasenvaltioiden on sdddettdva siitd, miten viittaukset
tehddén.

3. Jasenvaltioiden on toimitettava tdssd direktiivissd tarkoitetuista ky-

symyksistd antamansa keskeiset kansalliset sddnndkset komissiolle. Ko-
mission on ilmoitettava tistd muille jasenvaltioille.

() EUVL L 114, 27.4.2006, s. 9.
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13 artikla

1. Téma direktiivi tulee voimaan pdivénd, jona se annetaan, ja se
kumoaa direktiivin 76/403/ETY siitd péivasta.

2. Edelld 1 kohdassa mainitusta pdivamadréasta:

a) direktiivin 87/101/ETY (') 10 artiklan 1 kohdan viitta "PCB:t ja
PCT:t direktiivin 76/403/ETY tarkoittamassa merkityksessd” késite-
tddn viittauksena tdmén direktiivin tarkoittamaan PCB:hen;

b) direktiivin 87/101/ETY 10 artiklan 2 kohdan viittaus direktiiviin
76/403/ETY Kkasitetddn viittauksena tdhdn direktiiviin;

c) asetuksen (ETY) N:o 259/93 2 artiklan j alakohdan viitaus direktii-
vin 76/403/ETY 6 artiklaan késitetddn viitauksena tdmén direktiivin
8 artiklaan.

14 artikla

Tama direktiivi on osoitettu kaikille jasenvaltioille.

(M) EYVL N:o L 42, 12.2.1987, s. 43.
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LITE

Puhdistettujen PCB-laitteiden varustaminen merkinn

Jokainen puhdistettu laite tulee merkitelvi kulumattomalla ja kohokuvioidulla tai
kaiverretulla merkinnjonka tulee sisseuraavat tiedot sen maan kielelljossa laitetta

ket:

PUHDISTETTU PCB-LAITE

PCB:ta sisiltivit nesteet on korvattu:

e —————————————— (korvaavan aineen nimi)
e ————————— (paivamaara)
e (yritys)

PCB-pitoisuus

— vanha Neste ... painoprosenttia

— UUSE NESEE .eeeeereeeiereneececenc e painoprosenttia
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